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1 Technické parametry

Parametr Hodnota | Poznamka
Napédjeci napéti +5V 300mA
Progra < 30dB




2 Popis konstrukce

2.1 Zapojeni
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2.2 Odruseni

2.3 Mechanicka konstrukce
3 Vyroba a testovani

3.1 Osazeni
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Obrazek 1: Osazovaci plan horni a spodni strany plosného spoje



3.2 Nastaveni

4 Programové vybaveni
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[1] Puavodni konstrukce odkaz na nejakou zajimavou konstrukei
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